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关于本⽂档

本⽂档总结了乐鑫芯⽚产品的包装需求，包括包装⽅法、包装材料规格、标准包装数

量、标签、⼲式填充需求及标记规范等。


发布说明


⽇期 版本 发布说明

2017.06 V1.0 ⾸次发布。

2017.07 V1.1 修改表 1-2 ：6 * 6 包装的数量修改为 2,000

2017.08 V1.2 修改表 1-2 ：6 * 6 包装的数量修改为 3,000

2018.07 V1.3

• 修改第 1 章中的表 1-2；


• 修改第 2 章中的标签；


• 增加第 3 章中对烘烤需求中描述；


• 更新第 4 章。

2020.12 V1.4

• 第 1.2 章节表 1-2 中增加对 6*6 和 7*7 包装的数量信息；


• 第 4.3 章节中增加对内置 Flash 和 PSRAM 产品的丝印说
明。

2021.05 V1.5 表 1-1 和 表 1-2 中增加 4 * 4 包装的信息

2021.10 V1.6
• 替换图 2-3，以增加公司图标；


• 第四章中更新有关芯⽚丝印的说明。

2022.04 V1.7
• 更新图 2-3；


• 修正第 4.2.2 ⼩节中的⼀处笔误。

2023.06 v1.8

• 更新 4.2.3 ⼩节中的⼀处笔误；


• 由于标签变更，更新图 2-1、图 2-2、图 2-3 和图 3-1；


• 表 4-1 中增加有关 main die ⾏第⼆位的说明。

2023.09 v1.9
• 更新图 2-1 中的笔误；


• 全⽂替换 main die 的表述为乐鑫芯⽚追踪信息。

2024.11 v2.0

• 更新扉⻚与免责声明⻚；


• 表 1-1 和 表 1-2 中增加 10 * 10 包装的信息；


• 增加第 4 章关于新芯⽚丝印的说明。



⽂档变更通知


⽤户可通过乐鑫官⽹订阅⻚⾯ https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技
术⽂档变更的电⼦邮件通知。


证书下载


⽤户可通过乐鑫官⽹证书下载⻚⾯ https://www.espressif.com/zh-hans/certificates 下
载产品证书。


https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe
https://www.espressif.com/zh-hans/certificates
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1. 载带和卷盘包装信息

1. 载带和卷盘包装信息

1.1. 载带


表 1-1 展示了乐鑫芯⽚的载带尺⼨信息。





图 1-1. 载带尺⼨图 

表 1-1. 载带尺⼨（单位：mm）

包装 载带宽度 (W) ⽓泡间距 (P1) ⽓泡宽度 (A0) ⽓泡⻓度 (B0)

4 * 4 12.0 ± 0.30 8.0 ± 0.10 4.30 ± 0.10 4.30 ± 0.10

5 * 5 12.0 ± 0.30 8.0 ± 0.10 5.30 ± 0.10 5.30 ± 0.10

6 * 6 16.0 ± 0.30 12.0 ± 0.10 6.30 ± 0.10 6.30 ± 0.10

7 * 7 16.0 ± 0.30 12.0 ± 0.10 7.30 ± 0.10 7.30 ± 0.10

10 * 10 24.0 ± 0.30 16.0 ± 0.10 10.30 ± 0.10 10.30 ± 0.10

📖  说明： 

载带表⾯电阻为 104 ~ 1011 欧姆。
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1. 载带和卷盘包装信息

1.2. 卷盘


表 1-2 展示了乐鑫芯⽚的卷盘尺⼨信息。





图 1-2. 卷盘尺⼨


表 1-2. 卷盘尺⼨

包装 卷盘尺⼨ 每卷盘芯⽚数

4* 4
13’’ 5,000

7’’ 1,000

5 * 5
13’’ 5,000

7’’ 1,000

6 * 6
13’' 1,000

13’' 3,000

7 * 7
13’’ 1,000

13’’ 2,000

10 * 10 13’’ 2,000

📖  说明： 

卷盘的表⾯电阻为 104 ~ 1011 欧姆。
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1. 载带和卷盘包装信息

1.3. Pin1 位置





图 1-3. 载带中芯⽚ Pin 1 的⽅向指示 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2. 标签与标志说明

2. 标签与标志说明

卷盘、防潮袋 (MBB) 和包装盒上的标签与标志信息如下图所示：


图 2-1. 卷盘标签与标志




图 2-2. 防潮袋标签与标志
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2. 标签与标志说明







图 2-3. 载带、防潮袋和包装盒的产品标签说明


📖  说明： 

图 2-1，图 2-2 和图 2-3 仅为示例，具体以收到的实物为准。

表 2-1. 标签说明

序号 描述

ESPRESSIF logo 乐鑫公司标志和名称

CPN 乐鑫产品名称，⽐如 ESP32-D0WDQ6

MPN ⽣产料号

LOT1 主批次编号

LOT2 合编批次编号

QTY1 LOT1 主批次数量

序号
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2. 标签与标志说明

QTY2 LOT2 合编批次数量

D/C 1 LOT1 的装配⽇期代码

D/C 2 LOT2 的装配⽇期代码

Test ID 测试信息

DATE
包装⽇期，格式：MM-DD-YYYY。⽐如 “03-29-2016” 代表 2016 年 
3 ⽉ 29 ⽇

描述序号
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3. ⼲式包装需求

3. ⼲式包装需求

所有乐鑫产品的湿敏等级均为 MSL 3 级，因此均必须采⽤⼲式包装，将⼲燥剂（⻅
图 3-1）、湿度显示卡（HIC，⻅图 3-2）以及卷盘⼀起封装在防潮袋内。


图 3 展示了乐鑫产品的⻋间寿命信息，即把芯⽚从防潮袋或⼲燥储存中取出或⼲燥烘
烤后到过回流焊接前的最⼤时间。


如有以下情况，则必须在安装前烘烤芯⽚：


• 23 ± 5℃ 环境温度下，湿度显示卡 > 10%；


• 芯⽚从防潮袋或⼲燥储存中取出或⼲燥烘烤后到过回流焊接前的时间超出表 
3-1 中的规定。


如需烘烤，则必须将芯⽚从载带中取出，并遵循 IPC/JEDEC J-STD-033 烘烤标准。





图 3-1. ⼲燥剂





图 3-2. 湿度显示卡 

表 3-1. 潮湿敏感度等级和⻋间寿命

湿敏等级 ⻋间寿命（≤ 30℃/60% RH 或特别说明）

3 级 168 ⼩时

Espressif
/15
7

反馈⽂档意⻅ 2024.11

https://www.espressif.com/zh-hans/company/contact/documentation_feedback?docId=3161&sections=&version=2.0


3 ⼲式包装需求




图 3-3. 潮湿敏感度等级警告标签


📖  说明： 

图 3-1、图 3-2 和图 3-3 仅为示例，具体以收到的实物为准。
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4 丝印说明

4. 丝印说明

乐鑫芯⽚带有丝印，可显示芯⽚名称、flash ⼤⼩、⼯作温度等信息。本章内容适⽤于
除第五章提到的芯⽚之外的其他系列芯⽚。


4.1. 芯⽚丝印信息 

Espressif
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表 4-1. 芯⽚丝印信息

项⽬ 描述

示意图

Pin 1 Pin 1 位置

Espressif Logo 公司标志

Product Name 芯⽚名称

Product Specification

本代码可显示：

• 芯⽚⼯作温度。“N” 代表 85 °C；“H” 代表 105 °C。

• （可选）是否内置 flash 和 PSRAM。“F” 代表芯⽚有内置 flash；“R” 代表
芯⽚有内置 PSRAM。


• （可选）接⼝类型及⼯作电压。默认是 3.3 V 四线 SPI。“V” 代表 1.8 V ⼋
线 SPI，“W” 代表 1.8 V ⼗六线 SPI。


• （可选）flash 及 PSRAM ⼤⼩。

例如，代码 “NRW16” 表示该芯⽚在 85 °C 下⼯作，内嵌 1.8 V ⼗六线 SPI 
PSRAM，PSRAM ⼤⼩为 16 MB。代码 “NR4” 表示该芯⽚在 85 °C 下⼯
作，内嵌 3.3 V 四线 SPI PSRAM，PSRAM ⼤⼩为 4 MB。

Manufacturing Code
本代码可显示：

• 芯⽚版本信息。详⻅乐鑫⽂档⻚⾯的对应芯⽚勘误表。

Espressif Tracking 
Information

芯⽚批次信息

https://www.espressif.com/zh-hans/company/contact/documentation_feedback?docId=3161&sections=&version=2.0
https://www.espressif.com/zh-hans/support/documents/technical-documents?keys=%E5%8B%98%E8%AF%AF%E8%A1%A8


5. 丝印说明（旧版）

5. 丝印说明（旧版）

乐鑫芯⽚带有丝印，可显示芯⽚名称、flash ⼤⼩、⼯作温度等信息。本章内容适⽤于
ESP8266、ESP8285、ESP32、ESP32-S2、ESP32-S3、ESP32-C2 (ESP8684)、
ESP32-C3 (ESP8685)、ESP32-C6、ESP32-H2 系列芯⽚。


5.1. 芯⽚丝印信息


表 5-1. 芯⽚丝印信息

项⽬ 描述

示意图

Pin 1 Pin 1 位置

Espressif Logo 公司标志

Product Name 芯⽚名称

Date Code
⽇期代码：其中 WW 代表 YYYY 年份中的第⼏周。⽐如⽇期代码 “122017” 代表 
2017 年的第 12 周。

Flash Code

本代码可显示：

• （可选）芯⽚⼯作温度和 flash ⼤⼩

• 内置 flash 的追踪信息

注意，不同产品 flash 代码的组成⽅式有所不同，详请参考下⽅第 5.2 ⼩节。

PSRAM Code

本代码可显示：

• （可选）芯⽚⼯作温度和 PSRAM ⼤⼩

• 内置 PSRAM 的追踪信息

注意，不同产品 PSRAM 代码的组成⽅式有所不同，详请参考下⽅第 5.2 ⼩节。

Espressif 
Tracking 
Information

乐鑫芯⽚的追踪信息:

• 其中第⼆位与芯⽚版本⼀⼀对应，详⻅乐鑫⽂档⻚⾯的对应芯⽚勘误表。
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5. 丝印说明（旧版）

5.2. Flash 代码和 PSRAM 代码说明


根据内置 flash 和 PSRAM 情况不同，乐鑫的芯⽚产品可主要分为以下四类。


5.2.1. ⽆ Flash、⽆ PSRAM


本⼩节适⽤于所有⽆内置 flash 或 PSRAM 的乐鑫芯⽚产品，⽐如 ESP8266EX、
ESP32、ESP32-S2、ESP32-C3 和 ESP32-S3。


此类芯⽚没有 flash 代码或 PSRAM 代码，丝印中的 flash 代码或 PSRAM 代码⾏为
空。





5.2.2. 内置 Flash、⽆ PSRAM


本⼩节适⽤于所有内置 flash 但⽆ PSRAM 的乐鑫芯⽚产品，例外情况请⻅下⽅说
明。


此类芯⽚仅有 flash 代码，丝印中仅有 flash 代码⾏。PSRAM 代码⾏为空。
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5. 丝印说明（旧版）

5.2.3. 内置 PSRAM、⽆ Flash


本⼩节适⽤于所有内置 PSRAM 但⽆ flash 的乐鑫芯⽚产品，例外情况请⻅下⽅说
明。


此类芯⽚仅有 PSRAM 代码⾏。Flash 代码⾏为空。




项⽬ ⻓度 描述

Temperature 2 位
温度信息：

• FH: 105 °C

• FN: 85 °C

可选信息

Size 1 位

Flash ⼤⼩：

• 2: 2 MB

• 4: 4 MB

• 8: 8 MB

可选信息

Flash Tacking 
Information

7 位 Flash 追踪信息：固定⻓度

📖  说明: 

1. ESP32-S2FH2 和 ESP32-S2FH4 芯⽚的丝印信息中, 芯⽚名称这⼀⾏的最后⼀个字⺟是“F”, flash 代
码⾏分别显示为 “H2” 和 “H4”。


2. ESP32-S2、ESP8684、ESP8685 和 ESP8285 系列芯⽚的温度代码为 1 位，⽽⾮ 2 位：


• H: 105 °C


• N: 85 °C


3. 此外，ESP8285 系列在表示 flash ⼤⼩时以 Mbit 为单位，⽽⾮ MByte：


• 08: 8 Mbit


• 16: 16 Mbit


4. ESP32-PICO-V3 和 ESP32-PICO-D4 芯⽚的 flash 代码为空。

Espressif
/15
12

反馈⽂档意⻅ 2024.11

https://www.espressif.com/zh-hans/company/contact/documentation_feedback?docId=3161&sections=&version=2.0


5. 丝印说明（旧版）

5.2.4. 内置 Flash、内置 PSRAM


本⼩节适⽤于所有内置 flash 和 PSRAM 的乐鑫芯⽚产品，例外情况请⻅下⽅说明。


此类芯⽚同时具有 flash 代码和 PSRAM 代码。




项⽬ ⻓度 描述

Size 2 位
PSRAM ⼤⼩：

• R2: 2 MB

• R8: 8 MB

PSRAM Tacking 
Information 9 位 PSRAM 追踪信息：固定⻓度

📖  说明： 

1. ESP32-S3R8V 和 ESP32-S3R16V 在 PSRAM 追踪信息开始之前，特别增加了⼀个 V，表示这是⼀
个 1.8 V 的 PSRAM。

项⽬ ⻓度 描述

Temperature 1 位
温度信息：

• H: 105 °C

• N: 85 °C

Flash Size 1 位
Flash ⼤⼩：

• 4: 4 MB

• 8: 8 MB

PSRAM Size 2 位
PSRAM ⼤⼩：

• R2: 2 MB

• R8: 8 MB

项⽬
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5. 丝印说明（旧版）

Flash Tacking 
Information

7 位 Flash 追踪信息：固定⻓度

PSRAM Tacking 
Information

9 位 PSRAM 追踪信息：固定⻓度

⻓度 描述项⽬

📖  说明： 

1. ESP32-S2FN4R2 芯⽚的丝印信息中, 芯⽚名称这⼀⾏的最后⼀个字⺟是“F”, flash/PSRAM 代码⾏显
示为 “N4R2”。


2. ESP32-S3FH4R2 芯⽚的 flash/PSRAM 代码⾏显示为 “FH4R2”; ESP32-S3-PICO-1-N8R2 芯⽚的 
flash/PSRAM 代码⾏显示为 “N8R2”; ESP32-S3-PICO-1-N8R8 芯⽚的 flash/PSRAM 代码⾏显示为 
“N8R8”。


3. ESP32-PICO-V3-02 的 flash 代码和 PSRAM 代码为空。
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免责声明和版权公告

本⽂档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另⾏通知。

本⽂档可能引⽤了第三⽅的信息，所有引⽤的信息均为“按现状”提供，乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本⽂档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适⽤于特定⽤途，也不提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提
到的任何保证。

乐鑫不对本⽂档是否侵犯第三⽅权利做任何保证，也不对使⽤本⽂档内信息导致的任何侵犯知识产权的⾏为负责。本⽂档在此未以禁
⽌反⾔或其他⽅式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝⽛标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

⽂档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各⾃所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2024 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司。保留所有权利。
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